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樹脂成形
【産業用器具製造】半導体プロセス用、プラスチック製器具
【産業用器具販売】半導体プロセス用の器具、消耗品、機器、装置、配管部材

理化学用機器、その他工業用機器

事
業
内
容

スーパーエンプラの大型射出成形の技術力と対応力で差をつける
POINT

1
スーパーエンプラの小～大型
射出成形をワンストップ対応

特殊なニーズに対応する
確かな技術と実績

・高温樹脂(耐熱)、フッ素樹脂(耐薬)、着色、透明
色、二次加工、材料開発など、カスタムメイドの
射出成形品の開発をサポート

・材料の提案から製品設計、3Dプリンターなどを活
用した試作品の事前検証等、樹脂成形に関わるあ
らゆるニーズに対応

・洗浄・乾燥・エッチングといった各種装置の設計
など、弊社独自の幅
広いネットワークで、
射出成形以外のご相
談にも応じます。

・PFA、PEEK、PEI、PES等のスーパーエンプラの
成形を得意とし、成形・二次加工・組立・洗浄・
クリーン包装・梱包までワンストップ対応

・材料、色別、温度別専用シリンダー設備を保有し
スピーディな段取りが可能

・難易度の高い溶接や切削、レーザーマーカー印刷
などの二次加工も弊社
への発注だけで完結

・小ロットでも利便性
高く、高品質対応

Check
半導体製造プロセス用の樹脂製品を含め、クリーンルーム用品、
洗浄装置など半導体の製造工程で使用する、あらゆる製品の販
売も行っています。

生産能力 ※案件により対応検討（要相談）

最大加工/最小加工 射出成形機サイズ ：30～1,300t

主要加工材質
プラスチック
（汎用プラ、エンプラ、スーパーエンプラ各種）

精度保証 SEMI規格（半導体産業の国際工業規格）に準拠

プログラミング開発 □可 □外注対応 ■不可

使用ソフトウェア 2D・3D CAD、流動解析、構造解析

生産体制 ■24時間稼働 □その他

受注範囲
■試作 ■開発 ■設計
□大量生産 ■中量生産 ■小ロット

取得認証等
ISO9001
ISO14001

資格保有者 成形技能士：特級１名、１級１名、２級５名

その他
小回りが利く営業対応
半導体業界向け製品で培った高品質・高精度・クリーン
な環境での製造

TEL :0238-28-6521 FAX : 0238-28-6522
mail：k-takemata@dainichi-shoji.co.jp 担当：開発部企画課 竹俣孝一郎

お問合せ先

POINT
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本社所在地

東京都港区芝浦4丁目15番33号
芝浦清水ビル

代表

代表取締役社長 渡邊直哉

創業/設立

1959年12月2日（昭和34年）

資本金

1億円

従業員数

150名

支社/工場

営業所：仙台、大阪、九州
工 場：山形県米沢市

海外拠点

台湾/韓国/中国/シンガポール/
ヨーロッパ/米国（代理店）

主要取引先

国内・海外の大手半導体関連
企業（詳細はHP参照）

企業概要

ダイニチショウジカブシキカイシャ企業番号
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